
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（第 5回報告会） 
1月 23日(月)  10：30～12：00 L200室 

 ニューヨーク市立大学（アメリカ），タンペレ応用科学大学(フィンランド) 

ルアーブル大学（フランス）、ヘルムホルツセンター（ドイツ） 

ＡＧＨ科学技術大学（ポーランド）、ライス大学（アメリカ） 

 
（第 6回報告会） 
1月 27日（金） 16：30～18：00 L200 室 

 カリフォルニア大学（アメリカ）,マレーシア国際イスラーム大学（ﾏﾚｰｼｱ） 

機械航空高等国立大学（フランス），ベルリン工科大学（ドイツ） 

スイス連邦工科大学（スイス），シドニー工科大学（オーストラリア） 

ランカスター大学（イギリス） 

   
主催・連絡先：工学系教育研究センター(CEED)事務室(内線 7163)  ceed-jim@eng.hokudai.ac.jp 
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